○○○○股份有限公司　函0||
檔號：
保存年限：
裝
訂
線
副本
[bookmark: 檔名]檔名：
正本
抄本暨發文清單
部長何美玥
函;函
貼條碼


地　　址：
承 辦 人：○○○ （0X）XXXX-XXXX
傳　　真：

[bookmark: 受文者郵遞區號][bookmark: 受文者地址][bookmark: 受文者]受文者：台北市電腦商業同業公會
[bookmark: 日期]發文日期：中華民國XX年XX月XX日
[bookmark: 發文字號]發文字號：	
[bookmark: 速別]速別：
[bookmark: 密等]密等及解密條件或保密期限：普通
[bookmark: 附件]附件：如文


















[bookmark: 主旨]主旨：檢送經濟部A+企業創新研發淬鍊計畫-整合型研發計畫「○○○○○○○○○○計畫」專案契約書一式2份、計畫書一式12份及○○銀行○○分行甲存本票/銀行履約保證金保證書X張（共計新臺幣X,XXX萬X,XXX元整，本票號碼：XXXXXX），請惠予辦理簽約事宜。
[bookmark: 說明]說明：
1、 依據貴會XX年XX月XX日（XX）電會字第XXXXX號函辦理。（請填寫資策會轉發補助核准函之發文日期與文號，列印時請刪除）
2、 財務審查為C級，於技術查證符合進度且同意計畫繼續執行及完成經費查核後，依據帳務報告之可支用數來函請領可補助金額。
3、 同意經濟部及貴會於網站上公開本計畫之中英文摘要表內容。

[bookmark: 正本]正本：台北市電腦商業同業公會
副本：○○○○股份有限公司、○○○○股份有限公司



○○○○○股份有限公司〈蓋印〉副本
檔名：
正本
抄本暨發文清單
部長何美玥
函;函
貼條碼

負責人：○○○〈蓋印〉

